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第 2 章 審査の手順 
 

この章の第 1 節から第 6 節までにおいて、審査全般について説明する。前置

審査については第 7 節において説明する。第 50 条の 2 の通知を伴う拒絶理由

通知の取扱いについては、「第 VI 部第 1 章第 2 節 第 50 条の 2 の通知」の 3.
及び 4.を参照。 

以下に、審査の流れの概略とこの章との関係を示す。 
 
 

(第5節)

(第6節)

(第8節)

先行技術調査
及び新規性・進歩性等の判断

拒絶理由通知(最初／最後)

特許査定

(第1節)

本願発明の認定

拒絶理由あり 拒絶理由なし

意見書・補正書等の検討

拒絶理由解消
新たな拒絶理由なし

拒絶理由解消せず

拒絶査定

補正を伴う拒絶査定
不服審判の請求

前置審査

補正の却下の決定

出願人との意思疎通
及び審査に必要な書類の求め

(第2節)

(第3節)
拒絶理由解消

新たな拒絶理由あり

(第4節)

(第5節)

(第7節)

 

HB1101 
審査基準及び審査

基準に関連する拒

絶理由等の適用時

期について 

http://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/01.pdf#page=2
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